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Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines beschichteten metallischen Substrats, umfassend die Schritte A) Behandeln
eines metallischen Substrats mit mindestens einem, insbesondere alkalischen, ersten wéssrigen System, enthaltend mindestens ein, insbesondere
nichtionisches, Tensid, und mit mindestens einem, insbesondere sauren, zweiten wéssrigen System, enthaltend mindestens eine anorganische
Séure und/oder ein Salz dieser anorganischen Séure, 1) kathodische oder anionische Elektrotauchlackierung des geman Schritt A) erhaltenen
Substrats mit mindestens einem Elektrotauchlack unter Ausbildung mindestens einer Tauchlackbeschichtung und/oder Pulverbeschichtung und/oder
Nasslackbeschichtung des geman Schritt A) erhaltenen Substrats, und L) Ausharten, insbesondere thermisches Aushérten, der geman Schritt [)
erhaltenen Tauchlackbeschichtung, Pulverbeschichtung oder Nasslackbeschichtung. Ferner umfasst die Erfindung ein Verfahren, das nach Schritt
A) und vor Schritt 1) den Schritt F) Behandeln des geman Schritt A) erhaltenen Substrats mit mindestens einem, insbesondere sauren, wassrigen
Phosphatiersystem beinhaltet. AuBerdem hat die Erfindung ein nach dem erfindungsgeméafen Verfahren erhaltliches beschichtetes metallisches
Substrat und eine mehrteilige Metallstruktur sowie die Verwendung dieses beschichteten metallischen Substrats und der mehrteiligen Metallstruktur
als oder fur die Herstellung von Armaturen zum Gegenstand.
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